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Mech, ligejn?k,Mechanick® odstranhDn? bpo ozjweltSleenr??
jin® biotick® nprostSedky; pS2padnhD zajistit vys
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alespoR 0,08 MPa. V pS2padh m2stn2ho vyrovngn2 n
soudrgnost nej m®&nN 0, 25 MPa Pokud m§& blt ETICS
Eodklad povrchovou Ypravu vytméSeS ukgm2tkou nebo
)PSZpustn§ nerothsETpGkaSdpevpn.
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VLASTNEé PROVCDNnNéEéE PRACE
Obecnn
Projektovg8 a/nebo stavebn?
druh izolaln2ch desek, pole
rozm2sthNn2 hmogdinek (v pSz2

konel nou povrchovouv¥%pwaetn
detail Towgamyduv se specifikac

Hl avn2 technologick® operac
na pSipraveni podklad | ze r
a) |l epen2 izolaln2ch desek
b)kot ven2 hmogdi nkami

c) provs8dNn2 z&kladn?2 vrstyv
d) provs8§dRn2 kone|l n® povrch
U napojen2? ETICS na pSilehl
prostupuj2c2ch prvkT mus?2 b
proni k8n2 vody do ETI CSc? Kp!
ukon|l ovac?2 |igty, dil at a8 n?2
pomoc? prugniOphttSeall2Tn proti
syst®mu je klesaj2c?2 skl on
podkl adu k vnRjg2mu povrchu
Opl echovgn?2 se o0sm?zud ek pnodan i
nebo v prTbNDhu mont 8ge ETI C
s LSN 73 3610. Konstrukl|l ni
oplechovg§n2 zohledRovat p§?
spolupTsoben2 rTznlTch mater
a stNDrkovich hmot ja2¢iahche
pougit2 zinkovich, titanzin
doporuluje pougit?2z separaln
NovhD osazovan® klemp2Ssk® p
aby hrana jejich okapnice b
mm a v pogadop&se@mlépSpovrc
budouc2ho ETICS

U oplechovg8§n?2 atik je vhodn
doporulen2 pro vigku okapni
na vigce budovy nad ter®nem
-vigka budovy do 8 m VA
-vigka bu2Donv.y. 8T gka okapnic
-vigka budovy nad 20 m ...
Pro prvky na podkladu, jako
otvor T, zvonky, vyp2nale e
vnhDj g2 elektroinstalace, vn
znalkemwlic, sug8ky na pr8&8dlo
je potSeba pSipravit novli z
PSi pSi pevRoVe&r?2o visrnek Th gesanm?p:
rozvodT vedenlTch na podkl ad
konstrukci Doporuluje smralp
dokumentovat.

Lepen?2 tepelnhD izolaln2ch d
PSed |l epen?m desek tepeln®
zakl 8dac? ligty nebo pS$2pad
ligty. Pokud je urleno stav
bezprost SednNdepSekd hapangdm
konstrukce, prostupuj2c2 pr
p8skou.

Zakl §dac?2 ligta mus2 bit pS$
p8§snice mus? odpov2dat tl ou
1a).
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Ligty se navz§g§jem spwoj mja2 spamoc Mexzp o]l é g tidem (obs. &b, gbro n
l1c). Zakl §dac? ligta se k podkladu pSipevRuje hmogc
podkl adu se vyrovnaj2 distanln2mi podl o)k .mnmNap Snet
ZpTsob proveden®ho kotven? zakl 88dac?2 |igty mus?2 spc

43 ZpTsob pS2pravy lepic2 hmoty urluje pS2slugni techr

44 Tepelnou izolaci z miner28 n2 nv2 sntye cshe |deoppeonr2u |pugees tnlkrj
a ag na ni nan®st pogadovan® mnogstv2 hmoty pro | ey

45 Lepic?2 hmota se nan8g2? na rub izolaln? desky buN ¢
(obr. 2a), nebo celoplognh zubovim hlad2tkem (obr. 2b
l epenzm (pS2padnnN s dopl Rkovipmdikd tadem? m)i nmun$d nbd t4 0\
V pS2padhN ETkgSpséplkaiRiovan®hdop IhRilodwdli mklaenpe 2 m mus 2
podkl adem B0 n% nmSdvnrix hu desky. Desky z miner8ln2 wvin
celoplognhi.

46 Lepic2?2 hmota nesm2 bit nanesena na boln2 plochy dec

47 Izol aln?2 desky se |lep?2 zdola nahoru pSitlalenzm na
p&§sT, a to i pSes n&rog2 (obr 2¢c) VnitSn2 rohy v¢
sp&§r v roz2ch otvoelBljned des&ypwodnizakl §dac?2 | i gt oA
stavebn? dokumentace jinak, lep?2 se pS2Sezy izolalr
(obr 10 a 11). Na n8rog?2 je vm@Gdm® mnmo laalpm? vdd vk yd
(nejm®&nN 1 den) je zaS$S2znout a zabrousit.

48 l1zolaln?2 desky se lep? vgdy tNRDsnhD na sraz. PS2padnd
do 4 mm se mohou v pS2padh BRI ydqse kn utynwl miotd rRIBR pr
izolantu.

49 Doporuluje se lepit cel® izollialjnej idel kg2 SKa en @jom@r 1
jednotlivhD v ploge ETICS, nikdy ne na InBZ ogt2twdr, T.v $
ulogen® desky nelze zajigSovat skl &8d&n2m zbytkT decs

410 Prvn?2 Sada izolaln2ch desek se |lep2 do zakl §dac? |
l'i gtou a podkladem se uzdlsarft p S Ske@ yP R pmMigd U ®h oz a p
hmotou.

411 I zol aln?2 desky musej? dolehnout k pSedn2 p8snici zz¢

b
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412 PSi lepen2 prvn2 Sady izol a
senejprvena podkl ad | epi ¢ 2s khinmeontl
s2Soviny girokT tak, aby mn
budouc2ch izolaln2ch desek
spodn?2 okraj minim8lnnR 150
N8sl ednhD po nalepen? desak
skl enNng s2Sovina pSets&hne
desek a zatlal?2 do nanesen®
PSebytek vytlalen® hmoty se
ETICS je nutno zajistit oka

413 Sp8&ry mezi izolaln2zwmidS8lshkhy
nej m®nN 100 mm od upravenTc
podkl adu, odkyzrkPmstlrakg® pr
povrchu podkladu (obr. 3c¢)
podkladu (obr. 3b). PTvodn?
musej2 bit zachovg&ny (obr.

414 Styk sp8r mezi izolaln2mi d
nej m®&nND 100 gnma weab m20hhi ot vo
U otvorT se doporuluje osad
pSesahem, aby pSekryly p$2z$§
ostNn?2 otvor T.

415 Povrch EPS desek se po vytyv
(nej m®&nND po 1 dnu) cied¢oml lolg
(obr. 4a) a S8dhin de bdmedeT
z8kl adn?2 vrstvou, mus2 se o

5,Mechanick® kotven2 hmogdinkam

5.1 Druh, polet, d®l ku kotven?2,
hmogdinek v ploge i2zotlialjnejc
a/lnebo v cel ® ploge ETICS u

52 1l zolaln2 desky z miner 8l n2
se musej?2 kotvit vgdy.

53 Hmogdinky osazovan® pSed pr
osazuj?2 po 2 dnechm? ol dad el
tlTdnT se mus?2 nan®st z8kl ad
hmogdinky, jinak mTge doj 2t

54 PSi osazov§n2 hmogdinek je

- osa otvoru pro hmogdinku mu

- d®l ka, prTmDr a nejmeng?2 vz
podkl adu, podhledu nebo dil
pougitich hmogdinek

- izolaln2z desky z miner 8l n2
nejdS2ve prop2chnout vrtégke

- pr TmRr avrhtlSkuw ka proveden®hc

pougitich

hmogdi nek

- do podkladu s dutinami nebo do podkladu z vysoce

por ®zn?2ch

hmot se z8sadnhD v

NN 22
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Lepen?2 izolaln
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